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(股票代碼: 03315.HK) 

 

金邦達公布 2018 年中期業績 
* * * * * * 

期內全面收入總額人民幣 8656 萬元，同比增長 7.1% 

持續穩健派息，中期每股派息 4.0 港仙，派息率達 33% 

 

（二零一八年八月十七日，香港）金邦達寶嘉控股有限公司（「金邦達」或「集團」，股票代

碼：03315. HK）公布截至二零一八年六月三十日止之六個月（「期內」）之中期業績，期內

全面收入總額約人民幣 86.56 百萬元，同比增長約 7.1%，宣派中期股息每股 4.0 港仙。 

 

2018 年上半年，受市場競爭影響，標準化支付卡産品市場價格有所下降，但集團通過芯片

多元化發展、加大時尚産品及平臺和服務業務推廣等有效措施，保持了穩健的盈利能力，錄

得營業額約人民幣 6.33 億元，同比下降約 8.4%。經營利潤率約 17.5%，繼續保持行業領先

位置。研發投入繼續增加，其他運營開支管控良好幷有所下降。美元兌人民幣走强對本集團

匯兌收益帶來正面影響。期內全面收入總額同比提升近 7.1%，至約人民幣 86.56 百萬元。 

 

2018 年上半年，中國經濟的持續增長以及支付卡應用場景的不斷創新，有效帶動了市場對

于支付卡産品的需求，集團進一步鞏固了中國智能安全支付産品市場引領者的地位。在全球

過千家銀行客戶的信任和支持下，支付卡出貨量保持持續增長。其中，中國銀聯支付 IC 卡

出貨量繼 2015 年上半年中國大規模 IC 卡遷移高峰之後再創新高。 

 

個性化消費趨勢正在推動和加速整個支付卡産業的升級迭代，個性化支付産品的蓬勃發展給

集團帶來了更大的發展空間。期內，憑藉在時尚設計及技術創新等領域的差异化競爭優勢，

集團堅定執行既定策略，大力推進個性化時尚産品。從 IP 信用卡到 AR信用卡，衆多個性化

産品均受到市場歡迎，有效提升了産品整體附加值水平，從而部分緩解市場價格下降的壓力，

産品升級成效正在逐步顯現。 

 

集團高度重視研發工作，研發投入連續五年保持增長，過去五年的研發成本複合增長率約

30.7%。在中國芯戰略的指引下，金邦達已經成爲中國國産芯片商業應用的倡導者和推動者。

2018 年上半年，集團成功推出全球首款基于中國國産芯片的 EMV 産品，開啓了中國芯片産

品進軍海外市場的大幕。同時，集團也在區塊鏈應用、物聯網、安全算法和智能銀行等多個

領域進行了前瞻性研發和産品儲備。期內研發成本同比增長近 5.2%，達到約人民幣 51.8 百

萬元。 
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基于穩健的經營能力和財務狀况，集團現金規模持續增加，合計現金近人民幣 14 億元，淨

資産亦增至近人民幣 20億元，保持著雄厚資金實力。 

 

展望未來，聚焦三個方向 

 

持續推進業務升級，加速“平臺”發展戰略 

互聯網思維所激發的個性化消費趨勢正在推動和加速整個支付卡産業的升級迭代，支付卡的

持卡人和發卡機構的關注焦點已加速向支付功能之外更廣泛的領域延伸。與此同時，隨著中

國消費信貸的快速發展，信用卡作爲最有優勢的産品之一，在銀行零售收入的貢獻亦日益上

升，支付卡的獲客與聚客手段均顯得更爲重要。集團將順應市場發展趨勢，加速“平臺”發

展戰略，致力將平臺打造成爲緊密連接銀行解决方案和終端用戶(消費者)偏好的重要橋梁，

從而在支付卡向個性化時尚産品迭代發展過程中再次取得領先優勢。 

 

推進國際市場發展戰略 

集團已進一步調整國際市場組織架構，吸納來自全球頂尖公司的各類優秀海外人才。在國際

市場的拓展中，將充分實施“解决方案”與“平臺”的戰略思路，打破地域的限制，實現快

速發展的目標。同時，集團也將進一步推動中國國産芯片在海外市場的布局。 

 

加速金融智能設備及解决方案發展，擴展業務領域 

全球範圍內對于金融智能設備的需求保持快速的增長趨勢，集團將在這一領域持續加大投入，

充分運用生物識別、人像識別及人機對話技術等創新科技，滿足金融機構的一體化、場景化

定制需求。同時，集團亦將加速智能設備領域的資本投資和策略性開放合作。 

– 完 – 

 

 

關于金邦達（股票代碼：03315.HK） 

憑藉 25 年的成功經驗與全球領先技術,以「讓交易更安全、更便捷」爲使命，金邦達主要爲

全球客戶提供智能安全支付領域的嵌入式軟件、安全支付産品和智能金融自助設備,同時依

托創新金融科技，爲金融、政府、衛生、交通、零售等廣泛領域客戶提供數據處理服務、系

統平臺及其他整體解决方案。 

 

如欲查詢更多資料，請瀏覽網址：http://www.goldpac.com 

如欲索取進一步資料，請電郵： goldpac@goldpac.com 
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